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DESENVOLVIMENTO DE UM MODULO DIELETRICO PARA MONITORAMENTO DA
CURA DE RESINA EPOXI
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As propriedades finais de compdsitos termofixos séo dependentes do processo de cura. Por esta razdo,
monitorar este processo se faz necessario para garantir a qualidade e produtividade durante a manufatura.
O monitoramento online do processo de curasurge como alternativa para um controle mais efetivo e preciso
da evolugdo da cura, e, neste sentido, a analise dielétrica se destaca como método de aquisigdo de dados
precisos acerca da viscosidade e grau de cura de compdsitos de resina termofixa. Neste trabalho foi feito
um estudo, via analise térmica, do processo de cura de uma resina ep6xi comumente utilizada como matriz
de compositos termofixos para aplicacGes de alto desempenho, utilizando-se as técnicas de caloria
exploratéria diferencial (DSC) e andlise dindmico mecanica (DMA). Também foi realizada a anélise
reolégica daresina a fim de monitorar a variagdo de sua viscosidade, durante os diferentes estagios da cura.
Esta caracterizacdo foi feita com o objetivo de definir os principais pardmetros e o perfil do processo de
cura da resina, gerando dados para posterior comparagdo com os resultados obtidos via analise dielétrica.
Para estaanalise, foi desenvolvido ummédulo dielétrico, baseado em um sensorinterdigital, uma placa de
prototipagem para aquisicdo de dados e um software genérico para processamento destes dados. Ao se
utilizar a anélise dielétrica como método de controle dos parametros de cura € possivel garantir a qualidade
e produtividade do processo de manufatura de pecas em materiais compoésitos de matriz termofixa,
assegurando-se a obtencédo das propriedades finais desejadas. Agradecimento: FAPEMIG.
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